
 

ニュースリリース 

 

2022年 4月 25 日 

 

～ 第 13回教育総合展（EDIX）東京 出展について ～ 

 

 当社は 2022 年 5 月 11 日（水）より 5 月 13 日（金）まで、東京ビックサイトにて開催され

る 「第 13回教育総合展（EDIX）東京」に出展いたします。 

本展示会は、大学、小・中・高校、教育委員会、塾・予備校、専門学校などの職員・教員、企業

の人事研修部門などの方が来場する教育分野 日本最大の展示会です。  

当社では、先日 3 月 1 日にリリースいたしました学校法人向けオンライン学費収納管理プラッ

トフォーム「学費支払システム」およびスマートフォン決済アプリ「PayB for Campus」、なら

びに留学生向け決済「Multipay オンライン」をご紹介します。  

当日ご来場される方は、是非当社ブースまでお越しください。 

 

 

【開催概要】 

■総称 第 13 回 教育総合展（EDIX）東京 

   13th EDUCATION EXPO JAPAN（EDIX）tokyo 

■会期 2022 年 5 月 11 日(水)～13 日(金) 

■時間 10:00～18:00（最終日のみ 17:00 終了） 

■会場 東京国際展示場「東京ビッグサイト」西展示棟  

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1 

  

■主催 EDIX 実行委員会 

■企画運営 RX Japan 株式会社（旧社名： リード エグジビション ジャパン） 

※来場申込手続きはこちらから： 

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

ビリングシステム株式会社  営業本部 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー13F 

TEL：03-5501-4402  


